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TEXHIYHI 3ACOBU KOHTPOJIIO CTAHY
CLJIbCBKOI'OCHOJAPCBHKOI IMPOAYKIII IIJT YAC 35EPITAHHSA
Cypanosa I.M., lanoxk O.M.

Xapkiecvkuii HayioHaIbHUL YHIGEpcUumem paodioeleKmpoHiku, m. Xapkie

30epiraHHs CiTbCHKOTOCIIOAAPCHKOT MPOAYKIIIT € OJHIEI0 3 BAXKIIMBUX CKIIAJOBUX
arpornpoMHCIOBOTO0 KOMIUIEKCY. BTpatu mpoaykiii moB’si3aHa 3 MOPYUICHHSIM YMOB
30epiraHHsi, 30KpeMa TEeMIIEpaTypHOro PEXKHUMY, BOJOrOCTI Ta Ta30BOTO CKIIATY
cepenoBuia. Lle mpu3BoIUTH 10 MOTIPIIEHHS SKOCTI MTPOAYKIIi, 3HUYKEHHS ii XapuoBO1
I[IHHOCTI Ta EKOHOMIYHUX 30WTKiB. HaliO1Ib111 Bpa3IMBUMU € 3€PHOBI KYJIBTYPH, OBOUI
Ta QPYKTH, 5K TOTPeOyIOTh MOCTIMHOTO KOHTPOJIIO YMOB 30epiranus [1]. IcHyroui
METOI KOHTPOJIIO BOJIOTOCTI 3€pHA I/ Yac 30epiraHHs MarTh MOXUOKY 110 5%, 110
YCKJIQJHIOE CBO€YacCHE BHSIBICHHS TMPOIIECIB TIICyBaHHsS. TpaauiiiiHi MeToau
KOHTPOJTIO € TIEPIOJUIHUMH Ta HE JO3BOJISIOTH ONEPATUBHO pearyBaTy Ha 3MiHU YMOB.
3anpoBaKEHHSI aBTOMATU30BaHOT CUCTEMH MOHITOPUHTY TEMIIEpAaTypy Ta BOJIOTOCTI
3MEHIITY€ BILIUB JIFOJICHKOTO (DAKTOPY Iij] Yac KOHTPOJIIO CTaHy 3epHa [2].

3a3HayeH1 npobaeMu MOKYTh OyTH BUPILIEH] HA OCHOB1 CEHCOPIB TEMIIEpaTypu
Ta BOJIOTOCT1, MIKPOKOHTpOJIEpHUX M1aTdopm, 6e3nporoBux mepex (Wi-Fi, LoRa) Ta
CUCTEM OOpOOKM JaHUX 13 BHUKOPHCTAHHSIM  aQJITOPUTMIB  MPOTHO3YBAHHS.
3anponoOHOBaHU MOJyJIb KOHTPOJI CTaHy CUIbCHKOIOCIOAAPCHKOI MPOIYKIi
BKIJIIOYA€ JATYMKUA TeMmriepaTtypu Ta Bojorocti tumy DHT22, mikpokoHTposep
(Arduino a6o ESP32) nnst 06poOku curHamiiB, a Takox AuCIUIeld abo BeO-iHTepdeiic
st BigoOpakeHHs iHdopmarii. Cuctema 3a0e3nedye NEPIOJUYHUN KOHTPOIb
napaMmeTpiB cepeoBuIIa 3 IHTepBajaoM Bia 10 XBUIMH 3aJI€5KHO BiJl yMOB 30€piranHs,
CUTHAJTI3AIlII0 TIPU BUXOJ1 TeMIiepaTypu 3a mexi aianasony 10 — 25 °C Tta BojorocTi
60 — 75%, a Takox 30epeKeHHS JaHUX y 0a3l aHUX JJIs1 TOJABIIIOTO CTATUCTUYHOTO
aHadi3y Ta NPOTHO3YBAaHHSA 3MIHM CTaHy MNPOAYKIIi Ha OCHOBI aHami3y TPEHAIB
BUMIpIOBaHb. BUKOpHCTaHHS TakOro MOJYJS JIO3BOJSIE CBOEYACHO BHSIBISATU
HECIIPUATINBI YMOBH 30€piraHHsi, MIHIMI3yBaTH BTpaTH MNPOAYKIIi Ta MiJBUILIATH
€()eKTUBHICTb JIOTICTUYHUX MPOIIEeCiB [3].

TakuM 4YUHOM, BHUKOPUCTAHHS TEXHIYHUX 3aCO0IB MOHITOPUHTY CTaHy
CLITbCBKOTOCIIOIAPCHKOT  MPOJYKIIT 3abe3neuye MiIABUIICHHS €(QEKTUBHOCTI il
30epiraHHs 3aBJASIKM ONEPATUBHOMY KOHTPOJIIO TEMIIEpATypHy Ta BOJIOTOCTI,
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